Formularul ofertei (F3.1)
Digitally signed by Paladii Alexandru

Data depunerii ofertei: “ 27__ 7 _aprilie_2021_  Date: 2021.04.27 11:03:26 EEST

Reason: MoldSign Signature
Procedura de achizifie Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1617612342200 Location: Moldova

Anunt de participare Nr.: 21038118

Catre:  Institutia Publica ,,Universitatea Tehnici a Moldovei”

ASCENDA IT SRL declara ca:
a)  Au fost examinate §i nu existd rezervari fai de documentele de atribuire,
b) ASCENDA IT SRL se angajeazi sa furnizeze in conformitate cu documentele de atribuire si

conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pre, urmatoarele bunuri: Echipamentului didactic
pentru studiul electricitatii si electronicii aplicate in autovehicule pentru necesititile Proiectului
“2SOFT/1.1/11 Hub regional transfrontalier de competente pentru industria auto / Cross-Border
Regional Hub of Competences for the Automotive Industry”, acronim "CROSSCOMP”

¢) Suma totald a ofertei firi TVA constituie: §20200.00 lei

d) Suma totali a ofertei cu TVA constituie: 984240,00 lei

€) Prezenta ofertd va rimine valabild pentru perioada de timp specificatd in FDA3 .8., incepind cu data-
limitd pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDA4.2., va rimine obligatorie si va putea fi
acceptatd fn orice moment pini la expirarea acestei perioade;

) In cazul acceptirii prezentei oferte, ASCENDA IT SRL se angajeazi s obtina o Garantie de buna
executie in conformitate cu FDAG, pentru executarea corespunzitoare a contractului de achizitie
publici.

g) Nusintem in nici un conflict de interese, in conformitate cu art. 74 din Legeanr. 131 din 03.07.2015
privind achizitiile publice.

h) Compania semnatar, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce
fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor legislatiei in vigoare sau
a regulamentelor cu incidentd in domeniul achizitiilor publice.

Semnat:

Nume: Alexandru Paladii

in calitate de: Manager Véanzari

Ofertantul: ASCENDA IT SRL
Adresa: str Kiev 6/1, mun. Chisinau, Republica Moldova
Data: “27” aprilie 2021
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